專案勞務採購規範書
[bookmark: _Toc264621463]一、名稱：
115年3D列印積層製造工程師能力鑑定命審題委託案(B案)	
二、目的：
本案委託專業領域團隊依據委員會訂定之組卷原則，協助相關資料蒐集與研析，採套卷模組方式進行命審題架構規劃與測驗題命題，確保考題貼近產業實務需求。
三、執行期間：
即日起至115年11月20日。
4、 [bookmark: _Toc264621464]規格需求說明：
能力鑑定命題委託：依委員會訂定之3D列印積層製造工程師初級、中級評鑑內容，根據各考科評鑑主題、評鑑內容等，訂定之「組卷架構原則(詳附件一)」完成下列項目：
（1） [bookmark: _Hlk176529474]命審題時程及團隊規劃：按驗收標準規劃命審題時程，且按考科專長規劃命審題團隊，每考科命題至少包含1名專家、審題至少包含3名專家、至少包含1場次會議，並提交「命審題作業規劃」，格式見附件二。
（2） 測驗題命題並彙整：依據制式命題表單進行測驗題命題並彙整，提交「命題表單(含考題)」，初級兩考科共60題單選題（科目一及科目二各30題)，格式見附件三。中級一考科共2題問答題（L22102 列印模型之加工效率與機械性質優化及L22103 列印模型之表面品質優化各1題)
（3） 辦理審查會議：辦理至少1場次會議，專家人數不拘，須含1/3業界出席，並提供「審查會議記錄文件」，格式參見附件五。
（4） 善盡保密責任：所有參與本案命審題人員，均須填寫保密切結書，並善盡保管義務之責任，文件見附件六。
[bookmark: _Toc264621470]五、驗收標準：
	日期
	項目
	驗收項目

	115/9/30
	1
	1. 命審題時程及團隊規劃文件(格式見附件二)
2. 考題：3D列印積層製造工程師初級能力鑑定60題(格式見附件三)
3. 審查會議記錄文件(格式見附件五)
4. 命審題專家保密切結書(格式見附件六)

	115/11/20
	2
	1. 命審題時程及團隊規劃文件(格式見附件二)
2. 考題：3D列印積層製造工程師中級能力鑑定2題(格式見附件四)
3. 審查會議記錄文件(格式見附件五)
4. 命審題專家保密切結書(格式見附件六)


[bookmark: _Toc264621471]
六、付款方式
採二階段支付。
1. 第一期款：於115/09/30前完成驗收文件，驗收後付款。
2. 第二期款：於115/11/20前完成驗收文件，驗收後付款。
3. 七、其他注意事項
（1） 承辦單位不得轉包所列之工作項目。
（2） 關於本案之執行，工研院並未委託廠商蒐集、處理或利用個人資料；廠商若有蒐集、處理或利用個人資料之行為者，其相關法律責任應由廠商自行負責。
（3） 

附件一、組卷架構原則
一、【正式考卷】各考科題型/配分/命題數：
	初級3D列印積層製造工程師能力鑑定
	題型及配分
	命題數

	科目1. 3D列印概論
	單選題（100%）
	30題

	科目2. 3D製程與材料概論
	單選題（100%）
	30題



	中級3D列印積層製造工程師能力鑑定
	題型及配分
	命題數

	科目1. 3D列印材料與製程優化
	問答題（100%）
	7題


二、【正式考卷】各考科評鑑主題/內容說明：
	[bookmark: _Hlk179190629]科目
	評鑑主題
	比重
	評鑑內容
	新增
需求題數

	L11 
3D列印概論
	L111
3D列印原理
	40%
	L11101 3D列印規範、基礎原理及應用
	12

	
	L112
3D列印技術
	60%
	L11201 3D列印成型技術之分類及其原理
	9

	
	
	
	L11202 3D列印設備操作之安全事項
	9

	L12 
3D製程與材料概論
	L121
3D模型處理
	30%
	L12101 實體模型定義
	3

	
	
	
	L12102 支撐建立
	3

	
	
	
	L12103 列印方向
	3

	
	L122
3D列印製程參數(MEX及VPP技術)
	45%
	L12201 列印參數
	5

	
	
	
	L12202 不良現象分析
	4

	
	
	
	L12203 產品後處理與環境安全法規
	4

	
	L123
3D列印材料概論(MEX及VPP技術)
	25%
	L12301 材料種類及成份
	4

	
	
	
	L12302 材料選擇與應用
	4






	科目
	評鑑主題
	比重
	評鑑內容
	新增
需求題數

	L21
3D列印材料與製程優化 
	L221
3D列印製程
優化
	50%
	L22101 七大成型技術製程
	

	
	
	
	L22102 列印模型之加工效率與機械性質優化
	

	
	
	
	L22103 列印模型之表面品質優化
	

	
	
	
	L22104 產品後處理與安全事項
	

	
	L222
3D列印材料
應用
	50%
	L22201 創意生活應用規劃及材料選用
	

	
	
	
	L22202 工業應用規劃及材料選用
	

	
	
	
	L22203 醫學應用規劃及材料選用
	2





附件二 命審題作業規劃
1. 命審題流程規劃及重要日程安排：
	預計完成日期
	O月OO日
	O月OO日
	O月OO日
	O月OO日

	工作項目
	完成命審題作業規劃
	完成命題邀約
	完成題目回收
	審題會議


1. 各考科/評鑑主題命題專家：
	初級
	科目1. 3D列印概論
	科目2. 3D製程與材料概論

	產業專家
（命題）
	姓名：(範例)蔡XX
	姓名：

	
	公司名:工研院
	公司名:

	
	職稱:經理
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	公司名:
	公司名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	公司名:
	公司名:

	
	職稱:
	職稱:

	學界專家
（命題）
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:


1. 審題會議形式及專家（人數不拘，須含1/3業界出席)：
	初級
	科目1. 3D列印概論
	科目2. 3D製程與材料概論

	產業專家
（審題）
	姓名：(範例)蔡XX
	姓名：

	
	公司名:工研院
	公司名:

	
	職稱:經理
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	公司名:
	公司名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	公司名:
	公司名:

	
	職稱:
	職稱:

	學界專家
（審題）
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:

	
	姓名：
	姓名：

	
	學校名:
	學校名:

	
	職稱:
	職稱:






1. 各考科試題難易度所佔比例
	考試科目
	考題建議比例

	3D列印概論
	難
	中
	易

	
	20%
	30%
	50%

	3D製程與材料概論
	難
	中
	易

	
	10%
	40%
	50%



	考試科目
	考題建議比例

	3D列印
材料與製程優化
	難
	中
	易

	
	30%
	40%
	30%





附件三 初級命題表單格式
一、學科知識題表單格式（excel）
(命題委員將題目填寫於出題表單格式中，詳見隨案電子檔)
[image: ]
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附件四 中級命題表單格式（word）
	*命題專家：

	*科目代碼：
	*試題編號：

	*評鑑主題代碼：
	*評鑑內容代碼：

	*題目內容：

	*正確解答：


	*解析：

	*題目難易度：□難 □中 □易 

	*題型：問答題

	*知識層次：□知識□理解□應用□分析□綜合□評鑑

	*出處：
□書名   章   節   頁碼   
□自編考題




附件五 審查會議記錄文件
	會議主題：3D列印積層製造工程師初級能力鑑定審題會議

	地點：
	時間：

	出席人員：
	記錄者：

	· 討論事項：

	· 結論：

	· 會議照片：（至少1張）




附件六 保密切結書
保密切結書

本人保證絕不以口頭、書面或以其他任何方式，供給或洩露因參與 貴院「3D列印積層製造工程師能力鑑定」命/審題作業，所獲知之任何相關機密資料(包括會議資訊、試題內容、題型概念、答案等)予第三人。若有違反，則無條件賠償 貴院因此所遭受之損害，並負起因之產生的相關法律責任，絕無異議。

    此 致
財團法人工業技術研究院






                           立書人__________________（簽章）
                       身分證字號________________________

中華民國年月日
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